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赴美國參加2005年IEEE EMC研討會出國報告

1、 前言

一年一度的EMC國際研討會今年在美國芝加哥舉行，本局為電氣產品電磁相容(EMC)之主管單位，必須了解目前國際電磁相容之趨勢，以便政策上能有所因應，我國因為並非國際標準組織之會員國，因此資訊取得更是不易，更是不能在此一全球指標性之會議缺席。

這次行程中發現IC EMC、EM　NUMERICAL、ＮEAR FIELD 量測有著大量論文在討論，畢竟任何事情之預防必定往源頭走，EMC當然也不例外。

2、 參加會議經過

八月七日清晨五點（當地時間）抵達芝加哥市，當天（週日

）在旅館休息片刻後，下午即前往「2005 IEEE Symposium on EMC」會場辦理報到手續及領取會議相關資料，之後開始研讀會議相關資料與了解會場環境，並快速瀏覽各session的論文題目，以安排準備聆聽的會議場次。會議的第一天與最後ㄧ天排定的是Workshops，因此選擇與本身研究相關的主題場次，會議中同時得到相當多觀念與知識上的吸收和成長。例如由多位EMC大師主講的 "Fundamentalsof EMC Design" 的場次，會場中欣賞到Clayton Paul大師幽默講學的丰采，令人印象深刻。在會議的第二天至第四天（三天）安排的是各Session的論文研討，把握這難得的機會，全程參與會議過程，對於許多題目皆深感興趣，除仔細聆聽會議內容外，在休息時間，本人也利用空檔前往各廠商展示處，了解各項最新的電腦模擬軟體與量測設備，以及參觀相關圖書的展示。

八月九日下午將此次發表論文張貼於專屬佈告欄，等待詢問，當時與會人士眾多，本論文也引起許多人的興趣及發問問題，在兩個小時的討論中，與有興趣的人士互換名片，作為會後進一步的學術交流。

3、 在整個議程中，重要題目:

1. 測試場地驗證技術

Validating Anechoic Chambers Above 1 GHz Using a Reciprocal Site VSWR Technique
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三種VSWR測試方法(Site VSWR、Reciprocal Site VSWR, continuous scan、Reciprocal Site VSWR, discrete scan)被提出，並比較其測試特性

2. EMI標準規範

Radiated RF Measurement Methods and Test Site Validation Above 1 GHz

1GHz以上之RF EMI測試方法被提出，其場地有效性亦依CISPR16來規範
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                 測試配置

3. 量測儀器與設備的技術

Determination of EMI Antenna Factor Using Reverberation Chamber
使用電波迴響室來校正天線因子

其原理是應用當兩相同天線置於理想之電波迴響室，其接收到之總複數值會為0，利用此特性可推出天線因子
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4. 模型的建立與模擬

Modelling of EMC problems using TLM method.
使用TLM法(Transmission Line Modeling)建立EMC模型
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5. 測試場地設施的問題探討

A New Measurement Method to Characterize Ground Planes

一種新的測試方法可將接地平面特徵化

開放測試場地(OATS)與半電波暗室之間存再一些差異，本文中針對會影響之因素提出評估方法
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6. PCB的設計與EMI的控制等議題。

 Determination of High Frequency Package Currentsfrom Near-Field Scan Data
利用進場掃描磁場方式來

[image: image11.emf]
這些議題對於本局EMC的研究有著開啟方向的作用，並對目前所面臨的問題有些也適時地得到解決的方法，因此這次會議之行真可謂受益良多。

4、 與會心得

參加此國際研討會，讓人再次體驗到世界各國的研究態度之認真與嚴謹，以及對於問題研究的討論之踴躍與熱切，在在都讓人內心震撼不已，見賢思齊之下，也深刻地反省本身的不足和仍需努力的地方。

在會議討論的過程中，除了可增加不同的知識外，也可了解他人對議題的不同看法和角度，從他們的想法中,有時可開發出新的研究方向，這也是會議討論的最有價值之處。

此外，英語能力在國際會議的場合是相當重要的，許多議題的討論和溝通都必須借助良好的英語能力才得以完成。本次會議，深感英語能力稍嫌不足，仍待日後多加訓練。這次有幸參與會議，除了發表最新論文外，更有許多國際知名廠商來此與學術界做技術交流，因此不僅能提升我國學術地位,更可得到國際知名廠商對我國的肯定。

5、 建議事項

1、IC EMC是目前EMC領域所積極發展方向，本局若能在既有基礎上來進行將可收事半功倍之效。

2、IEEE EMC是EMC發展之重要指標，本次有機會參加使得更加了解其動態與方向，因此本局應每年派人參與以免政策之規劃方向與世界主要產業發展方向脫節。
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